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北京掌趣科技股份有限公司 

关于发行股份及支付现金购买资产进展公告 

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月16日发布了《发

行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等公告，公司拟以非公开发行

股份并支付现金的方式购买晶合思动100%股权；拟以非公开发行股份并支付现

金的方式购买天马时空80%股权；拟以非公开发行股份购买上游信息30%股权；

并向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易的现金支付。 

本次重大资产重组预案披露后，公司积极推进各项重组相关工作。综合考虑

交易实际情况，重组交易方案有可能进行调整，针对重组预案涉及的交易标的，

预计调整后的购买资产总交易对价较重组预案披露的购买资产总交易对价可能

会有所降低。请投资者关注相关风险。公司将继续推进本次重组事宜，公司董事

会将在相关工作完成后及时召开会议审议本次重大资产重组相关议案。 

公司于 2015 年 2 月 16 日发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金预案》之“本次交易涉及的报批事项及风险提示”章节中，说明了本次发行

股份及支付现金购买资产事项的有关风险，提请投资者认真阅读相关风险提示内

容，注意投资风险。 

公司将及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次发行

股份及支付现金购买资产事项之前每三十日发布一次发行股份及支付现金购买

资产事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 

北京掌趣科技股份有限公司 

董事会 



2015 年 7 月 16 日 




